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@ Phrase Number

000 004 008 OOC 00 014 018 O
001 005 009 00D OH 05 01 ol
002 00B  00A OOE 012 OB 01A O
003 007 OOE OOF 013 017 O O
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@ Phrase Number
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001 005 003 00D On 0 o of
002 00 00 OOE 02 O O1A Off
003 007 0OB OOF 0 OF OB off

<« B

0 00: 008 0OC o0 oM o8 oW
001 005 009 00D Off 05 o9 o)
0z 006 D0A DOE O OB A o)
3 007 0B OOF O3 OF E o)
< [ B

Chd

@ Phrase Number

000 004 002 OOC 00 014 018 O
001 005 003 00D OH 05 01 ol
002 00B  00A OOE 012 OB 01A O
003 007 OOE OOF 013 017 O O

<[ b

T I:lDwm?

Verify Blank Cheek.

7) Cant () Cantinuation
Cle: Cle:

Chvol U 000 gg  Chvel U 000 B
fi o fi o

Speed 5 100 Speed I W | 100
05 1 2 05 1 2

Fitch A0 |z | Fitch F 000 |
-20 20 -20 o 20

ST r|:|n ?????

Synchionous Play
[ cho
[Flck
[F] o2
[Flcks

) Cont
Cle:
Chval U 000 e
fi 0
Speed 100
05 1 2
Fitch 000

20 20

ST an PPPPP

) Con
Clear
Chvol U 000 e
i L
Speed F 100
05 1 2
Fitch +0.00

20 20

NI I:lDwm?

SDCB ControllerDic & m

FIXLSPEECHLSI_CHAP3

P. 21




ROHM GROUP

3-3 BF1- R —Y0EFEKLSINOEZEIAH LAPIS

B 1-RF—9BESKLSICESHADFIAETLATOENTT,

@ Writer®[...]h9>200wHUTERRENZF( 70T NS, BEEI-RF—9&IRUET,

Q@[WriteN7>%IUwIUL T, BEI1-RT—92E5HAHET .

® JO0JLZ\— ( [Flash Erasing...] = [Flash Writing...] ) hi&x=EN. ESAHFNMTHNET,
& (C[Write Completed! |h&RReNNE ESAHT T TI,

Walume ' +0 = Flash Erasing...
writer L
CoworkhSpeechiw Ay BOMN_OATA = @
wirike Werify Elank Check. Flash Writing. ..

Speech LS| Utility X

Write Completed!

© 2021 LAPIS Technology Co., Ltd. FIXLSPEECHLSI CHAP3 pP. 22




3-4 SRR

(BFEERLSICE

SIAAICE

PErEg)

ROHM GROUP

LAPIS

TECHNOLOGY

B aLSIC

BEAALE

OBEZITIIL—ABSTERLFT,
Q@BEMNIZZTIVIVET

© 2021 LAPIS Technology Co., Ltd.

ExEAIB(CE. SDCB Controller T

B SDCB Controller
Option  Help

Device ; | MLZ2OS35 Bank:

Chi
(@) Phrase blusb

— éﬂgsg_o

T
oo o

Lo E S VTR 1
os o3 ol

aop o 004 0oE o 0oC Mmoo o4 1e Oh
ool 005 oo 00D on o5 013 ol

Yolume .

write erify

Elank Check

002 00g  0Da QOE 012 O oA Ol oz 00E QoA ODE 12 e 01A o
o0: 007 00B OOF 013 0iF OB Ol o3 007 B O00F i oiF 0IE ol
€ > < >
All Reset All Reset
O Continuation O Continuation
Clear Cle
off ] off ]
Specd 1.00 Speed 5| 100
05 1 2 0.5 1 2
Pitch 000 | % Pitch 000 | =
20 1] 20 -20 0 20

= M ODDeuice

Synchronous Flay
[Jcho
[Jch
[Jche
]k

IL—ABBEIRT DL,

FET/A351b

O —XDFEREEJEETT

DTO00EEIRL T, BERTZIIV)T
3¢ [SHORSRENTT [LVSBEN
BN,

OTO001ZERL T BERT =D IWIT
3¢, [BIHOXRKUIED T IEVLSERFN
BEEnEd.

FIXLSPEECHLSI_CHAP3

P. 23




ROHM GROUP

LAPIS

TECHNOLOGY

LAPIS Technologg CO., Ltd. © 2021 Lapis Technology co., Ltd



	ラピステクノロジー音声合成LSI�開発支援ツールのご紹介�～音声コードデータの作成方法と試聴の方法～
	スライド番号 2
	1-1 音声合成LSI用 開発支援ツール一覧
	1-2 SDCKを使ってできること
	【補足】 原音データと音声コードデータ
	1-2 Speech LSI Toolsについて 
	1-3 Speech LSI Toolsのインストール
	1-4 作業と各ツールの対応
	1-5 音声コードデータ生成/書き込み/試聴までの流れ
	スライド番号 10
	2-1 Speech LSI Utilityの起動
	2-2 Speech LSI Utilityの起動画面
	2-3 ターゲットLSI選択
	2-4 原音データファイルの登録
	2-5 音質の設定
	2-6 フレーズの編集
	2-7 PC上で模擬試聴
	2-8 フレーズ番号の割り付け
	2-9 音声コードデータの生成
	スライド番号 20
	3-1 音声合成LSIで実機試聴するための準備
	3-2 SDCB Controllerの起動
	3-3 音声コードデータの音声合成LSIへの書き込み
	3-4 実機試聴（音声合成LSIに書き込んだ音声を再生）

